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Ｓ
ｉ
Ｃ
は
高
い
絶
縁
破
壊

電
界
、
高
い
熱
伝
導
率
、
高

温
動
作
が
可
能
と
い
う
優
れ

た
特
徴
を
も
つ
。
Ｇ
ａ
Ｎ
は

Ｓ
ｉ
Ｃ
よ
り
も
熱
伝
導
率
が

低
い
も
の
の
、
絶
縁
破
壊
電

界
は
Ｓ
ｉ
Ｃ
と
同
様
に
高

く
、
高
周
波
特
性
に
も
優
れ

て
い
る
。
Ｓ
ｉ
Ｃ
や
Ｇ
ａ
Ｎ

に
よ
る
パ
ワ
ー
半
導
体
の
原

理
性
能
は
シ
リ
コ
ン
に
比
べ

数
百
倍
と
も
言
わ
れ
、
こ
の

優
位
な
性
能
の
実
現
に
向
け

障
害
を
一
つ
ひ
と
つ
取
り
除

い
て
い
く
こ
と
で
、
現
状
の

シ
リ
コ
ン
で
は
性
能
的
に
対

応
で
き
な
い
パ
ワ
ー
エ
レ
ク

ト
ロ
ニ
ク
ス
の
新
し
い
応
用

分
野
の
開
拓
が
可
能
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
米

国
で
は
Ｓ
ｉ
Ｃ
の
高
温
動
作

特
性
を
活
用
し
た
２
５
０
度

Ｃ
環
境
で
動
作
す
る
イ
ン
バ

ー
タ
ー
の
開
発
が
行
わ
れ
注

目
を
集
め
て
い
る
。

　
化
合
物
半
導
体
デ
バ
イ
ス

の
優
位
性
を
左
右
す
る
最
大

の
要
因
は
ウ
エ
ハ
ー
に
関
連

す
る
技
術
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
Ｓ
ｉ
Ｃ
の
材
料

品
質
と
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
技

術
の
高
品
質
化
な
ら
び
に
量

産
性
を
高
め
る
大
口
径
化
が

着
実
に
進
ん
で
い
る
。
ウ
エ

ハ
ー
技
術
の
進
歩
に
後
押
し

さ
れ
最
近
で
は
Ｓ
ｉ
Ｃ
デ
バ

イ
ス
の
製
品
化
の
動
き
が
加

速
し
て
い
る
。

　
化
合
物
半
導
体

ダ
イ
オ

ー
ド

と
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
で
シ
リ
コ
ン
パ
ワ
ー
半
導

体

ス
イ
ッ
チ
ン
グ

の
性

能
が
大
幅
に
改
善
さ
れ
る
こ

と
も
実
証
さ
れ
て
お
り
、
応

用
へ
の
急
速
な
広
が
り
が
期

待
で
き
る
。

　
パ
ワ
ー
半
導
体
の
需
要
の

伸
び
へ
の
対
応
に
は
高
い
量

産
性
を
有
す
る
シ
リ
コ
ン
パ

ワ
ー
半
導
体
が
必
要
で
あ

り
、
飛
び
抜
け
た
性
能
に
よ

る
パ
ワ
ー
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク

ス
の
新
し
い
役
割
の
開
拓
で

は
化
合
物
パ
ワ
ー
半
導
体
の

重
要
度
が
増
し
て
き
て
い

る
。

　
パ
ワ
ー
半
導
体
の
研
究
は

米
国
の
全
米
科
学
財
団

Ｎ

Ｓ
Ｆ

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
の
Ｆ
Ｒ

Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｍ
や
欧
州
の
パ
ワ
ー

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
・
コ
ン

ソ
ー
シ
ア
ム
Ｅ
Ｃ
Ｐ
Ｅ
な
ど

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
材
料

か
ら
電
力
シ
ス
テ
ム
に
至
る

統
合
的
な
工
学
研
究
の
中
に

位
置
づ
け
ら
れ
、
企
業
を
含

め
た
幅
広
い
分
野
と
組
織
の

研
究
連
携
の
下
で
行
わ
れ
て

い
る
。

　
我
々
も
こ
の
よ
う
な
連
携

の
コ
ン
ピ
タ
ン
ス
セ
ン
タ
ー

の
一
つ
と
し
て
活
躍
で
き
る

よ
う
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

活
動
な
ど
を
継
続
的
に
行
っ

て
い
る
。

　
シ
リ
コ
ン
パ
ワ
ー
半
導
体

の
今
後
の
発
展
を
占
う
と
、

前
述
の

設
計
側
で
の
デ
バ

イ
ス
構
造
の
高
度
化
と
マ
ー

ジ
ン
の
圧
縮

プ
ロ
セ
ス
側

で
の
高
度
な
構
造
実
現
と
不

純
物
濃
度
や
構
造
寸
法
な
ど

の
高
精
度
な
制
御

パ
ワ
ー

Ｉ
Ｃ
に
代
表
さ
れ
る
高
度
な

機
能
の
集
積
化
に
よ
る
小
型

化
な
ら
び
に
量
産
性
や
性
能

改
善
―
な
ど
が
進
む
と
思
わ

れ
る
。

　
そ
の
際
、
今
ま
で
パ
ワ
ー

半
導
体
に
は
使
わ
れ
て
こ
な

か
っ
た
微
小
電
気
機
械
シ
ス

テ
ム

Ｍ
Ｅ
Ｍ
Ｓ

な
ど
に

代
表
さ
れ
る
新
規
プ
ロ
セ
ス

技
術
や
材
料
技
術
と
の
融

合
、
さ
ら
に
電
気
特
性
だ
け

で
は
な
く
冷
却
特
性
も
含
め

た
チ
ッ
プ
や
パ
ッ
ケ
ー
ジ
へ

の
機
能
の
集
積
化
が
順
次
進

ん
で
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　
例
え
ば
、
冷
却
用
の
マ
イ

ク
ロ
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
パ
ワ
ー

半
導
体
チ
ッ
プ
裏
面
に
横
型

で
作
り
込
む
構
造
や
チ
ッ
プ

を
貫
い
た
縦
型
の
マ
イ
ク
ロ

チ
ャ
ン
ネ
ル
に
冷
媒
を
流
し

込
む
構
造
が
研
究
さ
れ
て
い

る
。

図
４


